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浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：2022-01-001 

投资者关系

活动类别 

特定对象调研     □分析师会议 

□媒体采访         □业绩说明会 

□新闻发布会       □路演活动 

□现场参观 

□其他：          

参与单位名

称及人员姓

名 

国信证券 胡慧、胡剑；中泰证券 杨旭、王芳；银华 郭磊；

彤源 陆凤鸣；海富通 王经纬；源乐晟 吴雨哲；瀚亚投资 许

骁骅；光合未来 陈亮；高毅资产 孙庆瑞、张新和；易方达 

蔡荣成、倪春尧。 

时间 2022 年 1月 19 日 

地点 公司会议室（线上会议） 

上市公司接

待人姓名 
副总经理/董事会秘书 李志萍 

投资者关系

活动主要内

容介绍 

一、公司情况介绍 

浙江中晶科技股份有限公司（股票代码：中晶科技

003026.SZ）是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研

发、生产和销售的国家高新技术企业，是全国半导体设备和材

料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国

电子材料行业协会会员单位，公司拥有宁夏中晶、西安中晶、

中晶新材料全资子公司及江苏皋鑫控股子公司。 

公司拥有先进的具备自主知识产权的核心技术和工艺，配

备优良的生产、检测设备和管理系统，以国际一流半导体企业

为标准，致力于高品质半导体单晶硅材料及其制品的研发和生

产。公司在半导体用单晶硅棒、研磨硅片、高压整流器件三个

细分产业具有市场领先地位，形成以研磨硅片、抛光硅片、芯

片元件为核心业务的三大产业板块，积极成为世界先进的半导



体硅材料专业制造商而努力奋斗。 

二、互动交流 

1、公司目前主营业务经营情况如何？ 

公司当前主营业务的经营布局如下：晶棒端以宁夏中晶为

主要生产基地；硅研磨片以浙江中晶与西安中晶为核心，该业

务在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占

据领先的市场地位；募投项目《高端分立器件和超大规模集成

电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，当前正在加

速推进中；《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二

极管生产项目》以江苏皋鑫为实施主体，正在积极推动过程

中。公司未来继续深耕半导体硅材料领域，不断提高公司主营

业务的发展实力及产品影响力，提升公司经营业绩。 

 

2、请问多晶硅材料价格上涨对公司有哪些影响？ 

受各项原辅材料价格持续上涨的影响，公司将根据生产成

本、市场需求等多种因素调节生产产能和制定产品售价。 

 

3、目前公司已有产品是研磨硅片，募投项目中抛光片产品的

生产是否存在技术壁垒？ 

公司经过多年的自主研发和技术积累，掌握了多项半导体 

硅材料制造核心技术，涵盖了产品生产的整个工艺流程，包括 

晶体生长、硅片加工、质量检测等各个环节，所应用的核心技 

术均处于大批量的生产阶段。目前，6-8 英寸硅片主要以抛光 

片等为最终产品使用，抛光片是研磨片的深加工及产品工序延

伸。  

（1）4-6 英寸的晶棒生产和研磨片加工技术与募投项目

产 品存在技术通用性； 

（2）技术储备充分，中晶是国家高新技术企业，全国半

导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，参与国家标准制

修订； 



（3）公司建有抛光中试线，产品已有批量生产。人员、

技术已有储备。 

 

4、公司目前募集资金使用情况如何？ 

募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片

项目》正在加速推进中。募集资金将严格按照《公司法》、

《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定实行专户管

理，专款专用，公司不存在违规使用募集资金的情况。 

 

5、西安疫情对公司的影响如何？ 

本次西安疫情对公司经营影响有限，西安公司产品可以协

调其他基地生产。公司严格遵守所在地区防疫规定并积极做好

疫情防控工作。 

 

6、公司近期是否有融资安排？ 

根据公司未来的发展规划、资金情况等因素来综合考虑融

资安排。 

附件清单

（如有） 
无 

日期 2022 年 1月 19 日 

 


